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It has 10.1 '' - 21.5 '' multi size options, independent research and development of industrial motherboards, and multiple 
configuration schemes to meet different application needs; The fuselage is made of aluminum alloy, with a strong struc-
ture, totally enclosed fanless design, and efficient heat dissipation. It is designed for a variety of complex environments, 
and can ensure long-term stable operation in harsh environments; It provides SDK packages and technical support, 
supports secondary development and rapid upgrade customization, and is widely used in industrial control, military, 
communication, power, network and other automation fields.

5th Gen A Ruggedized ARM All-in-One Panel PC
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Ruggedized EMI/EMCAnti-seismic SDK software Android7.1 OSRK3288 quad core 

CPU

Product Model

10.1” ���­�­����� ���­�­���­� ���­�­����� ����­��� ­��­�

���­������� ���­�����­� ���­������� ­������� ���

���­­������ ���­­����­� ���­­������ ­����­��� ­���

���­������� ���­�����­� ���­������� ­������� ���

���­������� ���­�����­� ���­������� ­����­��� ���

���­������� ���­�����­� ���­������� ­����­��� ­���

���­������� ���­�����­� ���­������� ­����­��� ���

���­�­����� ���­�­���­� ���­�­����� ­������� ­��­�

����­������ ����­����­� ����­������ ­����­��� ­���

������������ ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ����������

10.4”

11.6”

12”

���­������� ���­�����­� ���­������� ­������� ���15”

�������������� ���
��������� ����������������

�­�	­�­�������������
����������

�­���­	�������������
����������

���­������� ���­�����­� ���­������� ­����­��� ­���15.6”

17”

17.3”

19”

19.1”

21.5”

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

�������²

­����­

­����­

­����­

­����­

­����­

����­

­����­

­����­

­����­

­����­

���������������������

����������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

����������������������

����������������������

���������������������

���������������������

�������² ����­ ���������������������



* All specifications and photos are subject to change without notice. www.touchtecs.com © 2023 Shenzhen Touch Think Intelligence Co., Ltd.All rights reserved.Updated Oct. 11, 2023.

Interface Distribution

 ��������­��������������������
���������������������������	�����������������������������
����������������	

Product Specifications

�������������������­������������������������������������������������
���������������������≥����
����������������
������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������
���������������������≥����
�������������������������������
�����������������������������



��������������������������������������
���������������
�������������	 


	���������	��� ©������������������������������������������	�����	�������������������	�������� ��	�­­������	

5th Gen A Ruggedized ARM All-in-One Panel PC
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Features
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Ruggedized EMI/EMCAnti-seismic SDK software Android 7.1RK3399 CPU 
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It has 10.1 '' - 21.5 '' multi size options, independent research and development of industrial motherboards, and multiple 
configuration schemes to meet different application needs; The fuselage is made of aluminum alloy, with a strong struc-
ture, totally enclosed fanless design, and efficient heat dissipation. It is designed for a variety of complex environments, 
and can ensure long-term stable operation in harsh environments; It provides SDK packages and technical support, 
supports secondary development and rapid upgrade customization, and is widely used in industrial control, military, 
communication, power, network and other automation fields.
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It has 10.1 '' - 21.5 '' multi size options, independent research and development of industrial motherboards, and multiple 
configuration schemes to meet different application needs; The fuselage is made of all aluminum alloy, with strong struc-
ture, totally enclosed fanless design and efficient heat dissipation. It is specially designed for a variety of complex 
environments and can ensure long-term stable operation in harsh environments; It provides SDK packages and techni-
cal support, supports secondary development and rapid upgrade customization, and is widely used in industrial control, 
military, communication, power, network and other automation fields.

5th Gen A Ruggedized ARM All-in-One Panel PC
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Ruggedized EMI/EMCAnti-seismic SDK software
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Android6.0 OSA64 Quad core
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